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Moderne Leiterplattenbestückung in Oberflächen- oder Durchstecktechnik 

Kostengünstig mit Ritter Elektronik

Das Leistungsangebot von Ritter Elektronik in der 
Flachbaugruppenbestückung umfasst sowohl die automatische als auch 
die manuelle Bestückung, wahlweise für SMD-Baugruppen oder 
Durchsteckmontagen (THT). „In der Fertigung kommen ausschließlich 
hochwertige Komponenten zum Einsatz. Durch eine weltweite 
Beschaffungslogistik können wir eine kostengünstige 
Bauteilebeschaffung anbieten“, so Geschäftsführer Dr. Uwe Baader. Auf 
Wunsch ist aber auch die Kundenbeistellung von Komponenten möglich. 
Für die richtige Auswahl stellt das Unternehmen den Kunden bei Bedarf 
die eigene Hersteller-Datenbank zur Verfügung. 
Die SMD-Bestückung erfolgt auf drei Fertigungslinien, auf welchen alle 
gängigen Bauteile, wie beispielsweise Chips der Baugröße 0201, Fine 
Pitch 0,4 mm und BGAs auf die Flachbaugruppen aufgesetzt werden 
können. Zwei SMD-Pastendruckautomaten bereiten die Leiterplatten für 
die Bestückung je nach Kundenwunsch bleifreier oder bleihaltiger 
Lotpaste vor. Anschließend sorgen insgesamt sechs 
Bestückungsautomaten innerhalb der drei Produktionslinien für eine 
zügige und exakte Positionierung der Bauteile auf den Leiterplatten.  
Die Lötung geschieht in drei Reflow-Öfen innerhalb der drei 
Produktionslinien. Die Flachbaugruppen werden nach der SMD-Fertigung 
mit einem automatisch-optischen Inspektionssystem (AOI) der Firma 
Viscom vom Typ S6055 überprüft. 
Für die THT-Bestückung stehen neben dreizehn halbautomatischen 
Royonic-Tischen für die Handbestückung ein Axial- und ein Dual-In-Line-
Bestücker (DIL) zur Verfügung. Gelötet werden die Bauteile auf zwei 
Lötlinien. Die Wellenlötanlagen können Leiterplatten bis zu einer Breite 
von 300 mm unter Stickstoff verarbeiten, wobei auf einer Lötanlage 
RoHS-konforme bleifreie Lötmittel eingesetzt werden, die zweite 
Wellenlötanlage wird mit bleihaltigem Lot betrieben. Für ein gefordertes 
Coating der Komponenten werden entweder Lack oder Silikon 
verwendet, der Vorgang selber wird auf im Hause erstellten 
Vorrichtungen durchgeführt. 
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